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Návrh a konstrukce DPS

II) 	Převod schématu na DPS

Z předchozí kapitoly máme vytvořené schéma můstkového zapojení senzoru do obvodu, které však budeme muset před samotným převodem ještě upravit. Nejdříve je nutné přidat vstupní konektor, kterým pak na vytvořené DPS budeme přivádět kladné a záporné ss napětí a zem. Pro snadnější pozdější orientaci také konektory přejmenujeme dvojitým kliknutím na značku a přepsáním položky RefDes v záložce Label. Po vytvoření bude schéma vypadat takto:
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Nyní máme schéma téměř připravené na převod do DPS, avšak nejdříve je třeba virtuální součástky převést na skutečné.  Virtuální součástky (nepředstavující žádnou skutečnou součástku, jsou určené na simulace apod.) jsou ve schématu zobrazeny černě, v našem schématu jsou takové rezistory, kondenzátory a napěťové prvky, které jako jediné měnit nemusíme. Pro kondenzátory a rezistory vybereme pouzdra, které máme k dispozici a budeme je využívat na skutečné desce plošných spojů. Změnu provedeme dvojitým kliknutím na značku součástky, dále na záložce Label zvolíme Replace a vpravo dole vybereme z nabídnutých pouzder.
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Po zvolení pouzdra schematická značka zmodrá a můžeme ji exportovat do DPS. Změnit pouzdro součástky lze i po exportu do DPS, a to přímo v návrhovém softwaru Ultiboard, není tedy úplně nutné znát konkrétní pouzdro nyní. DPS však nelze vytvořit, budou-li ve schématu virtuální součástky, neboť ty pak nebudou na DPS exportovány. Výsledné schéma vypadá takto:
[image: ]
Konečně můžeme schéma převést na DPS, a to pomocí Panelu nabídky Transfer/Transfer to Ultiboard/Transfer to Ultiboard 12.0. Program nejprve bude vyžadovat vytvoření a uložení nového souboru. Dále se automaticky otevře program Ultiboard a vytvoří se seznam vodivých spojení, který potvrdíme tlačítkem OK. Po potvrzení se zobrazí návrh desky a součástek, zatím bez vytvořených cest, které budeme tvořit následně. 
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V dalším článku budeme vytvářet desku plošných spojů vhodnou pro výrobu a následné osazení součástkami.
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